


吹气时间

负　压

大气压

最适合用于 LED照明机器或中、大型液晶背光源生产的 LED贴片机诞生

可以对应长达1,500mm的长尺寸基板的生产

不仅可以对应以往的长尺寸基板，而且还以高速夹板方式缩短传送时间(与以往相比)，进一步地提高了生产性能。
对需要多次夹板的长尺寸基板，可以对每次夹板后的贴装范围进行设定，
使贴装点能够得到最恰当分配，提高了生产性能。

对元件表面即使有粘着性的LED器件，也一直监视是否有贴装后带回元件。
只有激光传感器才能实现的高品质贴装技术。
而且为了防止带回，可以设定吹气时间。

对应各种LED元件品种丰富的吸嘴

作为LED的贴装专家，拥有制作对应LED元件吸嘴的丰富业绩。
有关详情，请向销售人员咨询。

以充实的功能支援高质量的生产
JUKI以夸耀的激光识别技术实现高精度、高质量的高性能生产

●贴装头用激光识别，
从吸取位置以直线到达贴装位置

●以元件确认功能提高贴装质量

利用JUKI独自的照明与拍照技术，可以将焊锡、
元件（外形/LED发光部）作为基准标记进行识别。

●即使没有基板标记也能够实现高品质生产

也能对应托盘元件的供给

通过选择选项，可以安装托盘、矩阵式托盘服务器TR5S。

为了防止不同批料造成LED亮度不一致，在传送基板之前确认供料器内的元件数，
所需数量不足时，在开始生产前显示警告。

●元件余数管理

JUKI的激光识别可以识定位孔，实现了准确的散光罩贴装。

●实现了散光罩的高精度贴装

移动中识别

在贴装头上备有激光传感器，
因此在从供料器向贴装位置移动的过程中可以进行移动中识别。
吸取后，以最短距离向贴装位置移动，
实现了高速高精度的贴装。
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正因为是激光识别，能够准确地识别定位孔、判定方向

识别方法 方向判定

激
　
光

图
　
像

○

×

散光罩

完成贴装的
LED芯片 粘着剂

【基板标记识别】
一般的基板生产

【焊锡识别】
LED长尺寸基板生产

◎27,100CPH芯片（激光识别/最佳条件）
◎19,300CPH芯片（激光识别/依据IPC9850）
◎激光贴装头×1个（6个吸嘴）
◎0603（英制0201）芯片～33.5mm方形元件

LED贴片机

激光传感器一体型贴装头

610mm

第一次贴装范围

传送方向

第二次贴装范围

第二次贴装范围 第一次贴装范围第三次贴装范围

1,200mm

1,500mm
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